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证券代码：600703                股票简称：三安光电               编号：临 2023-092 

 

三安光电股份有限公司 

关于对射频类业务和光芯片类业务分别进行整合的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

为集中公司资源、优化战略布局、理顺公司业务范畴和管理体系，公司分别拟

定了射频类业务和光芯片类业务的整合方案。公司将泉州三安半导体科技有限公司

（以下简称“泉州半导体”）从事的射频类业务整合至泉州半导体的全资子公司泉

州市三安集成电路有限公司（以下简称“泉州集成”）。同时，公司将厦门市三安

集成电路有限公司（以下简称“厦门集成”）从事的光芯片类业务整合至公司的全

资孙公司泉州市三安光通讯科技有限公司（以下简称“泉州光通讯”）。此外，公

司将香港三安集成电路科技有限公司（以下简称“香港集成”）持有的从事滤波器

研发的三安日本科技株式会社（以下简称“三安日本科技”）的 100%股权按照实际

出资额 9,000 万日元转让给泉州集成（现泉州集成主要从事滤波器业务的研发、销

售及生产）；将厦门集成持有的香港集成的 100%股权按照实际出资额 1,140万美元

转让给香港三安光电有限公司。本次整合系公司的全资子公司及全资孙公司之间的

业务整合及股权架构调整。 

2023年9月27日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司射频

类业务和光芯片类业务分别进行整合的议案》。本次业务整合不构成关联交易，也

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股

东大会审议。 

一、射频类业务划转情况 

1、交易概述 

本次整合采取资产和负债按照账面价值进行划转的方式，将泉州半导体拥有而

泉州集成在正常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括泉州半导体目前所拥有的

东地块土地使用权、地上房屋建筑物构筑物、射频类业务所涉生产设备、存货、专

利和专有技术等相关的资产以及与射频类业务相关的负债按照账面价值划转给泉州
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集成。截至 2023 年 8 月 31 日（未经审计），划转的资产总额约为 200,505.22 万

元，负债总额约为 7,242.53 万元，最终以实际划转结果为准。此外，将泉州半导体

从事射频类相关业务人员的劳动关系也一并转移。 

2、参与本次划转的主体情况 

（1）划出方：泉州三安半导体科技有限公司 

统一社会信用代码：91350583MA31DR9G65 

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 

法定代表人：林科闯 

注册资本：500,000万元人民币 

成立日期：2017年12月22日 

营业期限：2017年12月22日至2067年12月21日 

注册地址：福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号 

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；工程和技术研究和试验发展；光电

子器件及其他电子器件制造；光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；

电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安

装、调试、维修；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务

和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），

但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动） 

（2）划入方：泉州市三安集成电路有限公司 

统一社会信用代码：91350583MA8T3N8C6P 

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 

法定代表人：蔡文必 

注册资本：50,000万元人民币 

成立日期：2021年4月29日 

营业期限：2021年4月29日至2071年4月28日 

注册地址：福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号 

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；其他

电子器件制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；半导体照明器件销售；贵金
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属冶炼；金属链条及其他金属制品销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术

进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 

3、本次交易方案 

（1）关于资产和负债 

划转资产为泉州半导体目前所拥有的东地块土地使用权、地上房屋建筑物构筑

物、射频类业务所涉生产设备、存货、专利和专有技术等相关的资产；划转负债为

泉州半导体射频类业务相关的负债。截至2023年8月31日，本次划转涉及的资产和负

债情况如下（未经审计）： 

单位：元 

资产 金额 

预付款项 11,319,032.27 

存货 62,084,534.72 

流动资产合计 73,403,566.99 

固定资产 1,341,687,657.12 

在建工程 411,810,597.13 

无形资产 173,152,901.35 

开发支出 4,997,438.65 

非流动资产合计 1,931,648,594.25 

资产总计 2,005,052,161.24 

负债 金额 

应付账款 72,425,322.66 

负债合计 72,425,322.66 

最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。 

（2）关于人员 

根据“人随资产/业务走”的原则，泉州半导体将射频类业务相关的人员全部

转移至泉州集成。 

4、交易价格 

本次交易拟按照资产和负债的账面价值进行划转，最终划转的资产、负债以实

施结果为准。 
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二、光芯片类业务转让情况 

1、交易概述 

本次整合采取资产和负债按照账面价值进行转让的方式，将厦门集成所有与光

芯片类业务相关的资产，包括厦门集成光芯片类业务所拥有的生产设备、存货、专

利和专有技术等相关的资产以及与光芯片类业务相关的负债按照账面价值转让给泉

州光通讯。截至 2023 年 8 月 31 日（未经审计），转让的资产总额约为 48,232.37

万元，负债总额约为 782.94万元，最终以实际转让结果为准。此外，将厦门集成从

事光芯片类相关业务人员的劳动关系也一并转移。 

2、参与本次转让的主体情况 

（1）转出方：厦门市三安集成电路有限公司 

统一社会信用代码：913502003028266333 

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 

法定代表人：林科闯 

注册资本：150,000万元人民币 

成立日期：2014年5月26日 

营业期限：2014年5月26日至2034年5月25日 

注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-26 

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；

电子元件及组件制造；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他机

械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、

零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品及技术除外。 

（2）转入方：泉州市三安光通讯科技有限公司 

统一社会信用代码：91350583MA8T3N6M5J 

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 

法定代表人：蔡文必 

注册资本：30,000万元人民币 

成立日期：2021年4月29日 
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营业期限：2021年4月29日至2051年4月28日 

注册地址：福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号 

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光电子器件制造；光电子

器件销售；电子元器件制造；光通信设备制造；集成电路制造；光通信设备销售；

半导体分立器件制造；半导体照明器件销售；贵金属冶炼；金属链条及其他金属制

品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 

3、本次交易方案 

（1）关于资产和负债 

转让资产为厦门集成光芯片类业务所涉生产设备、存货、专利和专有技术等相

关的资产；转让负债为厦门集成光芯片类业务相关的负债。截至2023年8月31日，

本次转让涉及的资产和负债情况如下（未经审计）： 

单位：元 

资产 金额 

应收账款  46,245,056.45 

预付款项  9,609,975.39 

存货  98,859,793.81 

流动资产合计 154,714,825.65 

固定资产 171,068,708.61 

在建工程  11,650,686.34 

无形资产  127,052,984.16 

开发支出  17,836,529.41 

非流动资产合计 327,608,908.52 

资产总计 482,323,734.17 

负债 金额 

应付账款 7,801,061.18 

预收款项 28,335.97 

负债合计 7,829,397.15 

最终转让的资产、负债以实施结果为准。 

（2）关于人员 
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根据“人随资产/业务走”的原则，厦门集成将光芯片类业务相关的人员全部

转移至泉州光通讯。 

4、交易价格 

本次交易拟按照资产和负债的账面价值进行转让，最终转让的资产、负债以实

施结果为准。 

 

三、整合涉及全资子公司架构调整 

1、交易概述 

为理顺公司业务范畴，减少管理层级，提升子公司运营效率，公司将香港集成

持有的从事滤波器研发的三安日本科技的 100%股权按照实际出资额 9,000万日元转

让给泉州集成；将厦门集成持有的香港集成的 100%股权按照实际出资额 1,140万美

元转让给香港三安光电有限公司。 

2、参与本次股权转让的主体情况 

（1）香港三安集成电路科技有限公司 

公司注册证明书编号：2544126 

类型：有限公司 

法定代表人：林志强 

注册资本：2,000万美元 

成立日期：2017年6月12日 

注册地址：香港金钟道89号力宝中心2期38楼3805-3806室 

（2）泉州市三安集成电路有限公司 

统一社会信用代码：91350583MA8T3N8C6P 

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 

法定代表人：蔡文必 

注册资本：50,000万元人民币 

成立日期：2021年4月29日 

营业期限：2021年4月29日至2071年4月28日 

注册地址：福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号 
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经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；其他

电子器件制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；半导体照明器件销售；贵金

属冶炼；金属链条及其他金属制品销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术

进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 

（3）香港三安光电有限公司 

公司注册证明书编号：2129773 

类型：有限公司 

法定代表人：林志强 

注册资本：100,000,000港元 

成立日期：2014年8月6日 

注册地址：香港金钟道89号力宝中心2期38楼3805-3806室 

（4）厦门市三安集成电路有限公司 

统一社会信用代码：913502003028266333 

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 

法定代表人：林科闯 

注册资本：150,000万元人民币 

成立日期：2014年5月26日 

营业期限：2014年5月26日至2034年5月25日 

注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-26 

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；

电子元件及组件制造；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他机

械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、

零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品及技术除外。 

 

四、本次内部整合的目的和对公司的影响 
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本次内部整合完成后，公司射频业务将由泉州集成和厦门集成开展，光芯片业

务将由泉州光通讯开展。本次内部整合有助于公司进一步促进和提升业务发展、协

同和融合，增强市场竞争力。本次内部整合不会导致公司合并报表范围发生变化，

不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述相关资产转让、划转过程中会产生印花税等相关税费，境外子公司股权转让需

获得发改委、商务局等有权机关审批通过。敬请广大投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

 

 

三安光电股份有限公司董事会 

                                                    2023年 9 月 27日 


